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Pfostenstecker Grafikkarte
PIN-to-PIN Abstände:

9 mm Höhe
(2 mm Sockel + 7 mm Stifte)

4,2 mm Höhe
RAM-Baustein auf Grafikkarten-Mainboard

56 mm

61,25 mm

23 mm

Standard-Pfostenbuchsen 
(20-polig) müssen auf die 

Unterseite der RAM-Platine. 

Auf der Grafikkarte sind 
20-polige Pfostenstecker (Stifte).
Auf diese wird die RAM-Platine 

aufgesteckt.

PIN-Abstände
Obere PIN-Reihe Sockel A 

zu Obere PIN-Reihe 
Sockel B

58,625 mm

Matrix MatGraph C32 mit EG-Option  
Art-Nr. T-C32-PT01010 (256 KB RAM on Board)

RAM-Erweiterungs-Board
Speichererweiterung auf 512 KB oder
Speichererweiterung auf 1 MB (maximaler Ausbau)

Platinenoberseite: Bis max. 9 mm Höhe Raum 
für Aufbauten, Bauteile, Sockel, RAM-Chips usw.

Platinenunterseite: max. 4 mm Platz
(hängend Richtung dem On Board RAM)

Die Platinenaussparung oben ist für den 8 mm hohen 
Resistor (gesockelt, auf Grafikkarten-Mainboard), die 
linke wegen der EG/ECL-Option (Platine ragt über).

Stand: 30.08.2025


